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●高性能無機陰イオン交換体　IXE－700Fシリーズ 

機能製品研究所　高機能製品グループ　大野　康晴 

1　はじめに 

 

　無機イオン交換体「IXE（イグゼ）」は、優れたイオン交換特性と

耐熱性を兼ね備えた材料です。「IXE」は、半導体封止材料等に

添加することで信頼性を向上させることができます1）～2）。 

　新たに開発したIXE－700Fシリーズは、高温域でのイオン交換

性能が特に優れているため、耐熱性が要求される半導体封止材

料に適しています。 

　近年、環境への配慮から重金属の使用を控える動きが加速さ

れています。IXE－700Fシリーズは、重金属フリーを実現した環境

にやさしい材料でもあります。 

 

2　無機イオン交換体「IXE」とは 

 

　無機イオン交換体「IXE」は以下のような特長があるため、IC封

止材など電子材料の信頼性向上に特に有用です。 

　1． 耐熱性に優れ、100℃以上でも使用可能です。 

　2． イオン選択性が高く、特定イオンを分離できます。 

　3． 水分がほとんど無い条件下でも効果があります。 

　4． 耐放射線性が高く、強い放射線下でも劣化しません。 

　5． 有機薬品および溶融樹脂に対する耐久性に優れています。 

　6． 耐酸化性が高く、酸化性雰囲気で使用できます。 

　7． 高温下でのガス吸着性能があります。 

 

3　IXE－700Fシリーズの特長 

 

　IXE－700Fシリーズの特長を以下に、また、それぞれの代表品

質を表1に示します。 

　1． 重金属を含まない、環境に配慮したグレードです。 

　2． 微粒子であるため（図1）、液状、フィルム状、狭ピッチ配線用 

などの様々な形態の封止材に使用可能です。 

　3． 600℃以上の耐熱性を持ち、添加した封止材の高温保管特 

性の向上が期待できます。 

　4． 優れた陰イオン交換性を有し、幅広いpH領域で使用可能です。 

　5． IXE－710Fと720Fは吸湿性が低く、添加した封止材の物性 

に悪影響を与えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4　IXE－700Fシリーズの各種性能 

 

4.1　イオン交換性 

4.1.1　高温でのイオン交換性 

　Cl－イオンを吸着させたIXEの熱水抽出試験結果を表2に示し

ます。 

　IXE－700Fシリーズは270℃でも吸着したCl－イオンを放出しませ

ん。このことより、IXEを添加した封止材の、高温保管特性の向上

が期待できます。 

　実際の封止材においても、IXE－700Fシリーズを添加することで、

高温保管特性の向上が確認されています。 
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4.1.2　中性領域でのイオン交換性 

　半導体の封止用にエポキシ系材料が多く使用されています。

エポキシ系材料は一般に弱酸性から中性を示しますので、中性領

域で低濃度のハロゲン化物イオンを効率よくキャッチできることが

重要です。 

　IXE－700Fシリーズのイオン交換性を表3に示します。中性領域

でもイオン交換特性に優れており、電子材料用途に有用なことが

わかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　また、IXE－700Fシリーズを添加した封止材用樹脂のプレッシャー

クッカーテスト（PCT）後の分析結果を表4に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　樹脂の抽出液のpHが酸性の封止材Aでは、すべてのIXEで

Cl－イオンの溶出が抑えられています。 

一方、抽出液のpHが中性付近の封止材Bにおいては、中性イオン

交換率の最も優れるIXE－720Fを添加することにより、Cl－イオン

の溶出が抑えられており、信頼性の向上が期待できます。 

4.2　吸湿性 

　IXE－700Fシリーズの吸湿性を表5に示します。IXE－710Fおよ

び720Fは高湿下に放置しても、吸湿は抑えられています。 

　また、IXE－700Fシリーズを封止材用エポキシ樹脂に添加して、

吸水率及び耐半田性を評価した結果を表6に示します。IXE－

710Fおよび720Fを添加したエポキシ樹脂は、吸水率が低く、耐半

田性に優れています。 
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